
优点1：  温度控制在100°C-450°C
特点2：  无刷鼓风机和柔软的气流
特点3：  工厂价格，贸易保证供应商
特点4：  接受小订单和OEM订单
 
 

用法
1.适用于拆焊多种元件，如SOIC，CHIP，QFP，PLCC和BGA等
2.适用于收缩，加热，去污，除霜，预处理和橡胶焊接等。
 












